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"M272280 | PCle Gend x4 | 3D NAND

o Features: 2280 M.2 form factor (22x80mm) - NVMe™ - PCle Gend x4 - Shock and vibrations resistant - Sient Operation
@ o Specifications : SMART/TRIM support - Advanced wear leveling - Advanced garbage Collection 1 s
o Caractéristiques : Facteur de forme 2280 M.2 (22x80mm) - NVMe™ - PCle Gend x4 - Résistant aux chocs et aux vibrations - Fonctionnement slenciex
o Spécifications : SMART/TRIM support - Wear leveling avance - Garbage collection avance S
CED o Caracteristicas : Factor de forma 2280 M.2 (22x80mm) - NVMe™ - PCle Gen4 x4 - Resistante @ golpes y vibraciones - Fonctionamiento silencioso
o Especificacion : SMART/TRIM support - Wear leveling avanzada - Garbage collection avanzada
D o Caratteristiche : 2280 M.2 factiore di forma (22x80mm) - NVMe™ - PCle Gen4 x4 - Resistante agli urti e alle vibrazioni - Funzionamento silenzioso
 Specificazioni : SMART/TRIM support - Wear leveling avanzato - Garbage collection avanzata
» Merkmale : 2280 M.2-Form Faktor (22 x 80mm) - NVMe™ - PCle Gen x4 - StoBfest und vibrationsresistent - Leiser BetrieD
o Technische Daten : SMART/TRIM support - Fortschrittiches Wear Leveling - Fortschrittliches Garbage Gollection
o Caracteristicas : 2280 Fator M.2 (22 x 80 mmi- NVMe™ - PCle Gen4 x4 - Resistente a choques e vibracoes - Operagao silenciosa -
 Especificagdes : SMART/TRIM support - Wear Leveling avancado - Garbage Collection avancado
QiD

enmerken : 2280 M.2 Vormfactor (22 x 80 mm) - NVMe™ - PCle Gen4 x4 - Schok- en rilbestendig - Stille werking
: Eegtﬂk : SEMAET%M support - (gea(van[:E:ent{tla1 V)ear Leveling - Geauanceerée ggrhage Collection :

* Funkcje : Wspﬂlcmmik ksztaltu 2280 M.2 (22 x 80 mm) - NVMe™ - PCle Gend x4 - Odpome na wstrzasy | wibracje - Gicha praca
» Specyfikacje : SMART/TRIM support - Zaawansowane Wear Leveling - Zaawansowane Garbage Gollection

* Read speed up to 5200MB/s. Write speed up to 2000MBY/s. Based on internal test. Performance may vary depending on use and device /
Vitesse de lecture max. de 5200Mo/s. Vitesse d'écriture max. de 2000Mo/s. Basée sur des tests en interne. Les performances peuvent varier en fonction de F'utilisation.
1GB = 1 billion bytes. Actual capacity may vary based on individual file size and a portion of the capacity being used for formatting.
1Go = 1 milliard d'octets. La capacité réelle peut varier en fonction de la taille du fichier et de la capacité utilisée pour le formatage.

Compatible Windows 10, 8, 7, Vista, XP / Mac 0S X 10.4 or higher / Linux 2.6.31 or higher

& Use of Heatsink highly recommended (not included) / Dissipateur thermigque fortement recommandé (Non inclus)
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Tostad to Emrg:iu with FCC Standards
For Home or Dffice Use



